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二、内容简介
第一章 半导体照明（LED）产业概述
　　1.1 　LED的概念及分类
　　　　1.1.1 　LED的概念
　　　　1.1.2 　LED的分类
　　　　1.1.3 　LED的构成及其发光原理
　　　　1.1.4 　LED发光效率的主要影响因素
　　1.2 　LED光源的特点及优劣势
　　　　1.2.1 　LED光源的特点
　　　　1.2.2 　LED的优势
　　　　1.2.3 　LED的劣势
　　1.3 　LED的发展历程及发展意义
　　　　1.3.1 　LED的发展沿革
　　　　1.3.2 　LED照明灯具的发展阶段
　　　　1.3.3 　LED应用领域商业化历程
　　　　1.3.4 　发展LED产业的战略意义

第二章 全球半导体照明产业的发展
　　2.1 　国际半导体照明产业发展概况
　　　　2.1.1 　全球LED照明市场持续增长
　　　　2.1.2 　2010年亚洲LED市场发展变局
　　　　2.1.3 　2011年国际LED产业发展特征
　　　　2.1.4 　全球半导体照明市场基本格局
　　　　2.1.5 　国际LED市场价格竞争渐趋激烈
　　　　2.1.6 　国外半导体照明产业发展态势
　　2.2 　国际半导体照明产业研究及技术标准
　　　　2.2.1 　各国半导体照明研究计划及进展情况
　　　　2.2.2 　国外半导体照明的研究及应用简述
　　　　2.2.3 　世界各地LED相关标准进展情况
　　　　2.2.4 　世界各国争相发力LED照明标准国际化
　　2.3 　半导体照明产业并购整合现象分析
　　　　2.3.1 　全球LED市场整合步伐加速
　　　　2.3.2 　2011年国外半导体照明巨头的整合
　　　　2.3.3 　中国台湾半导体照明企业的横向整合
　　　　2.3.4 　LED行业的水平整合与垂直整合
　　　　2.3.5 　中国LED企业积极整合谋求发展

第三章 重点国家及地区半导体照明产业发展分析
　　3.1 　美国
　　　　3.1.1 　美国半导体照明产业主要特点
　　　　3.1.2 　美国顺应趋势开始逐步淘汰白炽灯
　　　　3.1.3 　美国LED灯具“能源之星”标准生效
　　　　3.1.4 　2011年美国发布LED路灯规范文件
　　　　3.1.5 　美国半导体照明产业政策及标准体系
　　　　3.1.6 　2020年美国LED照明市场规模预测
　　3.2 　日本
　　　　3.2.1 　日本半导体照明产业主要特点
　　　　3.2.2 　日本扶持半导体照明产业的措施
　　　　3.2.3 　日本逐步中止白炽灯生产和销售
　　　　3.2.4 　2010年日本进一步加快LED照明推广
　　　　3.2.5 　2011年日本LED产业受地震影响情况
　　3.3 　韩国
　　　　3.3.1 　韩国半导体照明产业发展现状
　　　　3.3.2 　韩国半导体照明产业的发展模式
　　　　3.3.3 　2010年韩国实施LED照明出口计划
　　　　3.3.4 　2011年韩国推出LED普及路线图
　　　　3.3.5 　2012年韩国有望成为全球LED生产大国
　　3.4 　中国台湾
　　　　3.4.1 　中国台湾LED产业发展历程
　　　　3.4.2 　中国台湾全面落实白光LED发展计划
　　　　3.4.3 　中国台湾LED产业加快投资与整合
　　　　3.4.4 　提升中国台湾LED产业竞争力的对策
　　　　3.4.5 　2015年中国台湾LED照明市场产值预测

第四章 中国半导体照明产业分析
　　4.1 　中国半导体照明产业发展概况
　　　　4.1.1 　中国LED产业发展历程
　　　　4.1.2 　国家半导体照明工程
　　　　4.1.3 　中国LED产业政策综述
　　　　4.1.4 　我国LED产业总体发展状况
　　　　4.1.5 　国内LED照明企业的发展特征
　　4.2 　2009-2011年中国半导体照明产业分析
　　　　4.2.1 　2009年我国半导体照明产业快速增长
　　　　4.2.2 　2009年中国LED产业总体发展态势
　　　　4.2.3 　2010年中国半导体照明产业继续扩张
　　　　4.2.4 　2010年我国启动LED照明产品节能认证
　　　　4.2.5 　2011年中国半导体照明产业运行状况
　　　　4.2.6 　2011年半导体照明产业发展势头良好
　　4.3 　半导体照明市场格局分析
　　　　4.3.1 　我国半导体照明产业的区域分布
　　　　4.3.2 　国内半导体照明市场的格局状况
　　　　4.3.3 　中国半导体照明产业竞争态势简析
　　　　4.3.4 　国内LED产业集群发展形成区域竞争力
　　　　4.3.5 　长三角区域半导体照明产业集群竞争力分析
　　4.4 　半导体照明行业SWOT分析
　　　　4.4.1 　优势（Strengths）
　　　　4.4.2 　劣势（Weaknesses）
　　　　4.4.3 　机会（Opportunities）
　　　　4.4.4 　威胁（Threats）
　　4.5 　LED行业标准
　　　　4.5.1 　LED行业发展标准须先行
　　　　4.5.2 　中国LED产业标准的进展
　　　　4.5.3 　我国LED产业规范标准逐步完善
　　　　4.5.4 　2010年中国发布9项半导体照明行业标准
　　4.6 　中国半导体照明产业存在的问题
　　　　4.6.1 　我国LED产业发展面临的挑战
　　　　4.6.2 　制约我国LED照明产业发展的瓶颈
　　　　4.6.3 　国内半导体照明市场存在的主要问题
　　　　4.6.4 　国内LED市场混乱亟待规范
　　4.7 　发展半导体照明产业的对策及建议
　　　　4.7.1 　我国半导体照明产业发展的基本对策
　　　　4.7.2 　推动LED产业发展的具体措施
　　　　4.7.3 　实现LED产业跨越式发展的主要策略
　　　　4.7.4 　进一步加速LED产业技术进步的思路
　　　　4.7.5 　促进家用LED照明市场发展的措施建议

第五章 中国半导体照明产业链的发展
　　5.1 　中国半导体照明产业链发展综述
　　　　5.1.1 　半导体照明产业链介绍
　　　　5.1.2 　我国LED产业链初步形成
　　　　5.1.3 　中国LED产业链逐渐成熟
　　　　5.1.4 　2010年我国LED产业链发展特征
　　　　5.1.5 　中国LED产业链利润分布存在隐忧
　　　　5.1.6 　上游薄弱制约我国LED产业链发展
　　5.2 　外延片市场
　　　　5.2.1 　国外LED外延片产业发展简况
　　　　5.2.2 　中国LED外延片产业发展综述
　　　　5.2.3 　我国LED外延片市场成本价格分析
　　　　5.2.4 　2011年LED外延片项目进展状况
　　　　5.2.5 　国内LED外延片市场的竞争格局
　　5.3 　芯片市场
　　　　5.3.1 　LED照明芯片市场的三大阵营分析
　　　　5.3.2 　我国LED芯片市场总体发展状况
　　　　5.3.3 　国内LED芯片企业区域分布情况
　　　　5.3.4 　2011年国内LED芯片市场投资升温
　　　　5.3.5 　中国LED芯片业发展面临的挑战
　　5.4 　封装市场
　　　　5.4.1 　我国LED封装产业发展简述
　　　　5.4.2 　中国LED封装行业总体概况
　　　　5.4.3 　2010年国内LED封装市场发展态势
　　　　5.4.4 　LED封装支架市场发展潜力巨大

第六章 白光LED
　　6.1 　白光LED概述
　　　　6.1.1 　可见光的光谱与LED白光
　　　　6.1.2 　白光LED发光原理
　　　　6.1.3 　白光LED主要发光方式
　　6.2 　国际白光LED的发展
　　　　6.2.1 　全球白光LED产业发展态势良好
　　　　6.2.2 　世界白光LED市场面临变局
　　　　6.2.3 　全球白光LED市场前景展望
　　6.3 　中国白光LED的发展
　　　　6.3.1 　中国白光LED的开发及推动情况
　　　　6.3.2 　中国白光LED市场发展特点
　　　　6.3.3 　我国白光LED应用市场发展概况
　　　　6.3.4 　发展白光LED照明的效益分析
　　　　6.3.5 　白光LED市场的价格走势
　　6.4 　白光LED技术进展分析
　　　　6.4.1 　白光LED的技术概况
　　　　6.4.2 　全球白光LED的技术进展
　　　　6.4.3 　白光LED的驱动电路分析
　　　　6.4.4 　白光LED的焊接技术

第七章 高亮度LED
　　7.1 　高亮度LED行业分析
　　　　7.1.1 　国际高亮度LED市场发展概况
　　　　7.1.2 　2010年全球高亮度LED市场格局简析
　　　　7.1.3 　中国高亮度LED市场进入快速发展期
　　　　7.1.4 　高亮度LED市场发展的动力及制约因素
　　　　7.1.5 　高亮度LED新兴应用市场介绍
　　7.2 　高亮度LED的技术进展及应用分析
　　　　7.2.1 　高亮度LED的驱动技术
　　　　7.2.2 　照明用高亮度LED散热问题解决方案
　　　　7.2.3 　高亮度LED的结构特性及应用
　　　　7.2.4 　高亮度LED在汽车照明领域的应用分析
　　7.3 　高亮度LED发展趋势及前景展望
　　　　7.3.1 　高亮度LED市场未来发展趋势
　　　　7.3.2 　2012年全球高亮度LED市场规模预测
　　　　7.3.3 　国内高亮度LED市场前景广阔

第八章 LED显示屏
　　8.1 　LED显示屏概述
　　　　8.1.1 　LED显示屏定义及特点
　　　　8.1.2 　LED显示屏的分类
　　　　8.1.3 　LED显示屏技术特点
　　　　8.1.4 　LED显示屏的发展沿革
　　8.2 　中国LED显示屏行业分析
　　　　8.2.1 　中国LED显示屏行业发展概况
　　　　8.2.2 　2010年中国LED显示屏业大幅增长
　　　　8.2.3 　国内LED显示屏市场发展特征
　　　　8.2.4 　我国LED显示屏市场竞争日益激烈
　　　　8.2.5 　中国LED显示屏行业面临的问题
　　8.3 　LED全彩显示屏
　　　　8.3.1 　市场综述
　　　　8.3.2 　竞争状况
　　　　8.3.3 　渠道概况
　　　　8.3.4 　用户状况
　　　　8.3.5 　发展趋势
　　8.4 　LED显示屏的应用市场
　　　　8.4.1 　LED显示屏的主要应用领域
　　　　8.4.2 　LED显示屏在交通领域的应用
　　　　8.4.3 　LED显示屏在高速公路领域的应用
　　　　8.4.4 　LED显示屏在户外广告中的应用
　　8.5 　LED显示屏行业的技术进展
　　　　8.5.1 　我国LED显示屏技术发展情况
　　　　8.5.2 　LED显示屏技术不断推陈出新
　　　　8.5.3 　LED显示屏的动态显示与远程监控技术
　　　　8.5.4 　中国LED显示屏技术立足自主开发
　　8.6 　LED显示屏产业发展前景及趋势
　　　　8.6.1 　中国显示屏行业展望
　　　　8.6.2 　中国LED显示屏发展前景
　　　　8.6.3 　LED显示屏未来发展方向
　　　　8.6.4 　我国LED显示屏产业发展新趋势

第九章 LED背光源
　　9.1 　LED背光源行业发展概况
　　　　9.1.1 　LED在背光源市场的应用分析
　　　　9.1.2 　国际大尺寸LED背光源市场综述
　　　　9.1.3 　我国LED背光源市场发展概况
　　　　9.1.4 　LED背光源技术研发进展状况
　　　　9.1.5 　中国初步掌握LED背光源核心技术
　　　　9.1.6 　中国LED背光模组产业整合加速
　　9.2 　LED液晶显示背光市场
　　　　9.2.1 　LED背光技术发展推动彩电产业升级
　　　　9.2.2 　国内液晶显示器LED背光源发展概况
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　　　　9.3.3 　LED背光笔记本的应用优势
　　　　9.3.4 　LED背光笔记本发展前景乐观
　　9.4 　LED背光市场发展前景
　　　　9.4.1 　LED液晶显示背光市场前景预测
　　　　9.4.2 　2011-2015年液晶面板用LED背光市场预测
　　　　9.4.3 　LED背光源技术未来主要发展方向
　　　　9.4.4 　大尺寸TV将成RGB　LED背光源应用主流
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　　10.1 　LED车灯发展概述
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　　　　10.1.2 　LED光源作为汽车灯具的优点
　　　　10.1.3 　汽车的灯光控制系统介绍
　　10.2 　LED车灯应用市场概况
　　　　10.2.1 　国际汽车车灯LED市场应用情况
　　　　10.2.2 　国内LED车灯市场应用现状
　　　　10.2.3 　LED逐步取代白炽灯用于汽车照明
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　　　　10.2.6 　制约LED车灯广泛应用的关键因素
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